Technologia LDS

Technika

dla producentow oswietlenia

diodowego

Technologia LDS (Laser Direct Structuring) firmy LPKF to metoda
wykonywania tréjwymiarowych detali z tworzyw z naniesio-

nymi na nie potgczeniami elektrycznymi, np. specja-
listycznych anten, elementow oswietleniowych
wykorzystujgcych diody LED i detali dla prze-
mystu samochodowego lub medycyny.

ch wytwarzanie bazuje na klasycz-
nej drukarce 3D do wykonania pla-
stikowego komponentu bazowego,
na ktdry nastepnie nakladane sg
sprayem dwie warstwy nosnika beda-
cego baza do polaczen elektrycznych.
Nastepnie za pomocg lasera aktywuje sie
warstwe metaliczng, a w kolejnym kro-
ku nastgpuje metalizacja (miedziowa-
nie) warstwy zakty-
wowanej w ka-
pieli chemicz- 3
nej. Grubos¢
metalizacji
moze wynosi¢

Rys. 1. LDS PowderCoating przeznaczo-
na jest przede wszystkim dla producentow
oswietlenia diodowego

od 3 do 15 pm. Od momentu
pojawienia sie¢ urzadzen do LDS

na poczatku 2013 roku, pojawia sie
coraz wigksza liczba obszaréw aplika-
cji 1 produktéw, w ktorych wykorzysta-
nie tego sposobu jest korzystne.

Teraz podiozem jest metal

Technologia LDS zainteresowali sie
producenci oswietlenia diodowego i to
wlasnie pod ich katem firma LPKF opra-
cowata modyfikacje, w ktdrej zapropo-

nowano odwrdcenie typoéw stosowa-
nych materiatéw. Zamiast naktadania
warstw metalicznych na podtoza pla-
stikowe, tworzy si¢ warstwy izolacyjne
lub metaliczne na podlozu metalowym.

Celem jest oczywiscie produkcja in-
nowacyjnych modutéw LED, ktére ty-
powo wykonywane sa na bazie lamina-
tow z rdzeniem aluminiowym. Na ta-
kim podlozu montuje si¢ emitery $wiatta
oraz uktad zasilania, dla ktérych pod-
foze metalowe jest stabilna baza mecha-
niczna, zapewniajaca trwala integracje
z optyka i oprawa oswietleniowg oraz za-
pewnia dobre odprowadzanie ciepta ze
struktury diody.

Technologia LDS, dla ktoérej podto-
zem jest metal taki jak aluminium lub
stal, nazwana zostala PowderCoating.
W praktyce jako podloze moga by¢ tez
wykorzystywane przewodzace prad two-
rzywa sztuczne (metalizowane lub kom-
pozytowe). Na warstwe metalu nanoszo-
na jest metodg elektrostatyczna warstwa
izolacyjna, co gwarantuje cienkie i jed-
norodne pokrycie. W kolejnym etapie
na tak przygotowanym elemencie wyko-
nywana jest selektywna metalizacja za

Rys. 2. Tradycyjna
wersja LDS pozwala wyko-
nywaé¢ metalizacje na plastiku

pomoca lasera, co tworzy mozaike po-
faczen i pola kontaktowe. Na tym etapie
wykorzystywane sa te same techniki, co
w przypadku podtozy plastikowych.

Dostepne sg dwie wersje

Technologia LDS PowderCoating do-
stepna jest w dwdch wersjach: PES 200
i PU 100. PES zapewnia gladkie po-
wierzchnie o wysokiej stabilnosci me-
chanicznej, PU odpornos¢ na czynni-
ki chemiczne i cieplne (praca do 270°C,
niepalno$¢ wg UL). Minimalna gru-
bosé¢ nakladanych powtok izolacyjnych
na metal zawiera si¢ miedzy 60-80 um,
co przy dwoch warstwach pozwala stwo-
rzy¢ bariere¢ galwaniczng wytrzymuja-
ca 4 kV. Cienka warstwa izolacji, znacz-
nie mniejsza niz w klasycznym lamina-
cie, w niewielkim stopniu pogarsza prze-
wodnos¢ cieplna.

Naktadane powtloki dobrze wiazg sie
z podlozem, bo sita adhezji jest mniej
wiecej taka sama jak dla miedzi na lami-
nacie FR4 (90-120 N). Dodatkowo po-
krycie jest materialem nietoksycznym,
niewymagajacym specjalnych zabiegow
przy produkgji.
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